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GENESIS SILICON 801 compuesto disipador de
calor Pasta térmica 0,5 g

s GENESIS

Siticongm

SILICON 801
Genesis Silicon 801 es una pasta térmica que cumple con las expectativas de los usuarios de potentes PCs, cuyos sistemas estan
basados en componentes que requieren soluciones excepcionales para alcanzar temperaturas de trabajo optimas.

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS

Para satisfacer esas altas exigencias, la pasta Silicon 801 ofrece una alta conductividad térmica, la baja resistencia térmica, no
conduce la electricidad, no es corrosiva y no requiere tiempo de fraguado; logra el rendimiento térmico éptimo desde el primer
arranque de un componente determinado, sobre el que se ha aplicado la pasta.

DE FACIL UTILIZACION

Debido al uso de la practica jeringuilla, su aplicacién y conservacion no sera un problema ni siquiera para los usuarios menos
expertos. Dentro del paquete, los usuarios encontraran una espatula, que ayuda a esparcir la pasta de manera mas uniforme sobre
la superficie a aplicar. En la mayoria de los casos, sin embargo, la utilizacién de una pequefia gota (del tamafio de un grano de arroz
0 mas pequeiio - dependiendo del area de la superficie) en el centro del dispositivo de refrigeracion, resultara ideal.

-11 W/m-K

- 2,1 g/lcm3

- Ingrediente constitutivo: Silicona
- Gris

- 1 pieza(s)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



